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I’ Warunki wykonania montazu z materiatow
SEMICON® powierzonych przez Klienta

Minimalne wymagania:
Elementy SMD:

B Powinny byc¢ dostarczone w oznaczonych etykietami opakowaniach produkcyjnych, takich jak: rolki
(tasmy), listwy, tacki.

B Wrazliwe na wilgoé¢, MSL>1 powinny by¢ zapakowane zgodnie z normga IPC/JEDEC J-STD-033.

B Wrazliwe na wytadowania elektrostatyczne powinny byc oznaczone i zapakowane zgodnie z wymaganiami
producenta.

B Dostarczone w rolkach powinny posiadac, co najmniej 50 mm odcinek tasmy bez elementéw (carrier
tape) + 200 mm samej tasmy (cover tape), ewentualnie co najmniej 250 mm obu tasm (carrier tape
i cover tape). Tasma powinna byc¢ w catosci, nie pocieta na kawatki, odcinki.

B W ktdrych jeden wymiar (szerokos¢ lub dtugosc) jest mniejszy niz 7 mm powinny byc¢ dostarczone
wytgcznie w tasmach lub listwach, jezeli jest mniejszy niz 5 mm, elementy powinny byc¢ dostarczone
wytacznie w tasmach.

Elementy THD:

B Powinny byc¢ dostarczone w oznaczonych etykietami opakowaniach produkcyjnych takich jak: rolki lub
odcinki tasm, listwy, tacki. Wyjatek stanowia diody LED, ktdre mogg byc¢ dostarczone luzem.

Elementy mechaniczne:
B Powinny zostac dostarczone w opakowaniach producenta.
Wszystkie elementy:

B Etykiety powinny zawiera¢ minimum: MPN, unikalny dla danego elementu kod Klienta (jezeli istnieje),
ilos¢ oraz poziom MSL (jezeli konieczny).

B W zaleznosci od ich rodzaju, powinny byc¢ dostarczone w catych, niepocietych i potamanych listwach
lub tackach.

B Powinny byé¢ dostarczane z odpowiednim zapasem produkcyjnym, ktéry zawarto w tabeli ,Wymagana
nadwyzka produkcyjna”. Po wczesniejszych uzgodnieniach, dopuszczalne jest dostarczenie elementow
bez odpowiedniego zapasu, np. ze wzgledu na cene elementu, jego ograniczong dostepnosc lub z innego
istotnego powodu, ale konieczne jest zaznaczenie tej informacji na liscie przekazanych elementéw.

Do kazdej przesytki wymagane jest dostarczenie listy przekazanych elementow w formie elektronicznej
i edytowalnej (wzor poprawnie wypetnionej tabeli znajduje sie w niniejszej instrukcji na stronie numer 4),
zawierajgcej co najmniej oznaczenie (MPN) elementu wg listy BOM i opisu na opakowaniu oraz przekazanej
ilosci. W przypadku zamiennikéw, konieczne jest wskazanie oryginalnego oznaczenia, ktére dany element
zastepuje. W przypadku posiadania wtasnych koddw towarowych (indeksoéw), powinny one zostac wpisane
we wtasciwej kolumnie.

UWAGA:

Minimum ilosciowe dla elementéw RLC to 50 szt.
Wszelkiego rodzaju niezgodnosci z powyzszymi wymaganiami mogg skutkowac naliczeniem
dodatkowych optat.
B  Nadwyzka produkcyjna jest niezbedna do catosciowego zrealizowania ustugi montazu
— jej niedostarczenie moze spowodowac braki produkcyjne.
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Warunki wykonania montazu z materiatdw powierzonych przez Klienta
SEMICON° - Tabela ,,Wymagania do montazu elektroniki z elementéw powierzonych”

Wymagania do montazu elektroniki z elementéw powierzonych
Rodzaj elementu SMD THD Inne elementy
Dopuszczalne opakowania Tasma Listwa Tacka Rolka Listwa Tacka Opakowanie
producenta
Minimalny wymiar elementu Bez ograniczen Smmx5Smm 7 mm x 7 mm Bez ograniczen Bez ograniczen
Elementy z MSL > 1 Zapakowane zgodnie z normg IPC/JEDEC J-STD-033
Elementy wrazliwe na ESD Zapakowane zgodnie z wymaganiami producenta
Sposaéb oznaczenia Etykieta zawierajgca MPN (i/lub petng nazwe), ilos¢ elementow oraz inne oznaczenia (jesli konieczne)
Min. 50 mm
tasmy bez . - Tacka
. Listwa w catosci .
Dodatkowe wymagania elementow + — niepocietana | * elementami — Brak wymagan Brak wymagan
ymag 200 mm tasmy pociet niepotamana na ymag ymag
. L= kawatki .
zabezpieczajgcej kawatki
z obu stron
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Warunki wykonania montazu z materiatdw powierzonych przez Klienta
SEMICON° - Tabela ,,Wymagana nadwyzka produkcyjna”

Wymagana nadwyzka produkcyjna

Rodzaj elementu Elementy SMD Elementy THD Inne elementy
e Sy 2 wyprowadzenia I |
0S¢ wyprowadzen od 3do5 >6 nne 2 >2 Elementy nne
tgp elementu rozmiar rozmiar wyprowadzen | wyprowadzen Uk{adg tgpu QFP, GFN, BGA elementg wyprowadzenia | wyprowadzer | mechaniczne elementg
<0603 >0603
Rodzaj opakowania dowolny | dowolny | dowolny | dowolny tasma listwa tacka dowolny | dowolny | dowolny | dowolny | dowolny
1-20 20* 10* 10 S 5 g g 1 S 1 1% 1%
llos¢ 21-100 20* 10* S 3% 2% S% 2% 5% 1 1 1% 1%
montowanych
elementow
(szt) 101-1000 3%* 2.5%* 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
>1000 2%* 1.5%* 2% 1,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

* minimalna ilo$¢ dostarczonych elmentéw RLC to 50 szt.
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/S Warunki wykonania montazu z materiatdw powierzonych przez Klienta
SEMICON° - przyktad poprawnie uzupetnionej listy elementow powierzonych

Lista elementéw powierzonych

Lista elementéw powierzonych

Nazwa Klienta* xyz | Planowana data dostawy | 04.12.2018 |
Nazwa projektu* abc
Wersja* 1
llos¢ PCB* 10
Lp. Grupa produktowa MPN* Opis* Kod Klienta Desygnator Szt./PCB* Szt./zlecenie* | Szt. wydanych* | Szt.otrzymanych Réznica Uwagi
1 Bezpieczniki 0154003.DRT Bezpiecznik: topikowy; zwloczny; ceramiczny; 3A; 125VAC; 125V0) 12345 B1 1 122 300 300 0 F_0154003.DRT_125V_3A_ND_SMD_2410
2. EMI EMITIO603U601 Koralik EMI SMD 0603 12345 L1-L16 16 1952 4000 4000 0 L_EMITIOB03U601_1A_25%__SMD_0603_H0.8
3 Diody ZSMD-15V ZSMD-15V Dioda Zenera; 0,5W; 15V; MINIMELF 12345 D1 1 122 450 450 0 D_15V_SMD_MINIMELF
4. Kondensatory CL10B104KB8NNNC Kondensator ceramiczny SMD 0603 CL10B104KBSNNNC 12345 €1-C38 38 380 8000 8000 0 C_100n_50V_10%_X7R_SM D_0603_H0.8
5 Rezystory RCO603FR-07100KL Rezystor SMD 0603 12345 RL-RS 5 610 4000 4000 0 R_100k_0.1W_1%_SMD_0603_H0.35
6. Tranzystory BC807- 40 Tranzystor:bipolarny,PNP; 50V; 500mA; SOT23 SMD 12345 T1 1 122 300 300 0 T_BC807- 40_PNP_NXP_SMD_SOT-23
MD_S014-N
7. Ukfady scalone HEF4013BT Ukfad scalony: cyfrowy; D-type flip-flop; SOP14 NXP 12345 u1 1 122 300 300 0 U_HEF40138T_CMOS_NXP_SMD._
8. Diody HFA15TB60 Dioda 12345 D1-D2 2 20 244 300 0 D_HFA15TB60_THT_T0220-2-v
9. Ztacza T821-1-06-51 1-1-06-51 Gniazdo; IDC; meskie; PIN:6; proste; THT; zfocony; 2,54 12345 n 1 122 230 230 0 USZ1'1'06'517'Dcng"lP:;ZZL\;THT}'KGJSM'I'OG'
10. PCB MOT_VI2 PLYTKA_PCB_LAMINOWANA_MOT_VI2 12345 PCB 1 122 122 122 0 pPcB
Legenda
<nazwa_pola>* |Pole obowigzkowe
Wypetnia Klient
Wypetnia Semicon
Wypetnia Klient/Semicon

Zorzqdzanie Jakoiciq
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I‘ Warunki wykonania montazu z materiatdw powierzonych przez Klienta
SEMICON° - przyktad poprawnie oraz btednie opisanych i przekazanych materiatow
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